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主要技术内容

本文件确立了汽车用石英晶体元件的可靠性试验程

序，并规定了可靠性试验方法。

本文件适用于汽车用石英晶体元件的可靠性试验，包

含表面贴装（Surface Mounted Devices， SMD）晶体元

件和插件式晶体元件、线状引出端（Through Hole

Device, THD）晶体元件。
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